5 _

S _

10

HSK

Recommended P.C.B Layout(TOP Side)
(PCB BOARD TOLERANCE+0.05)

NOTES: &
Current Rating: 3. 0AMP AV AV AV AV AV AV AV AV AV AVQ
Withstand Voltage: 500V AC/DC OO0 0000 %w OO O
Contact Resistance: 20m{ Max 7 WM@% \.Q 0
Insulation Resistance: 1000MQMin LUG PIN % 35.70 PLUG Ez% 2 N
Operation Temperature: —40°C to +105C . .
Contact Material: Phosphor Bronze or Brass _ -“‘ @ @ @ @ ! @ @ @ @ @ .
Contact plating:Au or Sn over Ni j E _M_ _M_ _M_ _M_ 7 _M_ _M_ _M_ _M_ _M:m:
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